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[增订]

【检查】 晶型  照热分析法（附录Ⅷ Q），采用差示扫描量热分析法，在100℃～200℃温度范围内操作，升温速率为每分钟10℃，在160℃与180℃附近可存在两个吸热峰，按基线积分，160℃处峰面积不得小于180℃处峰面积。
